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Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose,
bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System miissen die
Netzleitungen der Gerate ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden.
Wenn maglich, entfernen Sie alle Stromkabel vom bestehenden System, bevor Sie ein Gerat
hinzuftigen.

Vor dem Anschlieen oder Entfernen von Signalkabeln vom Motherboard, miissen alle
Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstiitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Diese Gerate konnten die Erdung unterbrechen.

Priifen Sie, ob das Netzteil auf die Spannung lhrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich
Uber die Spannung der von lhnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei
Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist das Netzteil defekt, versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Wenden Sie sich an den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten sollten Sie alle mitgelieferten
Handbiicher gewissenhaft lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die
Netzleitungen diirfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine Beschadigung, kontaktieren Sie
sofort lhren Handler.

Um Kurzschliisse zu vermeiden, halten Sie Biroklammern, Schrauben und Heftklammern fern
von Anschliissen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an
einem Ort auf, an dem es nass werden konnte.

Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten
Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Ihr Motherboard darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C
verwendet werden.

Sicherheitsinformationen zu Knopfzellen

/N WARNUNG

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN!
Das Verschlucken kann zu chemischen

@ Verbrennungen, zur Perforation von Weichgewebe
und zumTod fiihren. Innerhalb von 2 Stunden nach

dem Verschlucken kénnen schwere Verbrennungen

auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.




Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des
Motherboards brauchen.

Wie dieses Handbuch aufgebaut ist
Dieses Handbuch enthalt die folgenden Abschnitte:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die neuen
Technologien, die es unterstutzt. Es beschreibt Schalter, Briicken und Konnektoren auf dem
Motherboard.

Kapitel 2: BIOS- und RAID-Unterstiitzung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das BIOS starten, das BIOS mit dem EZ Flash-
Dienstprogramm aktualisieren und RAID untersttitzen.

Wo finden Sie weitere Informationen

In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen, sowie Produkt- und Software-Updates.

1.

ASUS Webseite

Die ASUS Webseite (www.asus.com) enthalt aktualisierte Informationen tiber ASUS Hardware-
und Softwareprodukte.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthdlt méglicherweise optionale Dokumente, wie z.B. Garantiekarten, die
von Ihrem Handler hinzugefligt wurden. Diese Dokumente sind nicht Teil des Standardpakets.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die Schritte richtig ausfiihren, beachten Sie die folgenden Symbole, die
in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden.

) . \ ACHTUNG: Informationen, um beim Ausfiihren einer Aufgabe Schaden an den

Komponenten und Verletzungen zu vermeiden.

R WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen MUSSEN, um die Aufgabe zu vollenden.

/ HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen, die Ihnen helfen, die Aufgabe zu

vollenden.



Verpackungsinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

Motherboard 1 x Pro B760M-C Motherboard

Kabel 2 x SATA 6 Gb/s Kabel
1xE/A-Blende

Sonstiges 1 x Schraubenpaket fiir M.2 SSD

1 x Schraubenpaket fir M.2 Key E

Dokumentation

1 x Schliisselkarte zur ACC Express-Aktivierung
1 x Benutzerhandbuch

% Sollten 0.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

Chipsatz

Speicher

Erweiterungs-
steckplatze

vi

Pro B760M-C Spezifikationsiibersicht

Intel Sockel LGA1700 fur die 13. Generation Intel Core™ Prozessoren & die 12.

Generation Intel Core™, Pentium Gold und Celeron Prozessoren*

Unterstitzt Intel Turbo Boost Technologie 2.0 und Intel Turbo Boost Max
Technologie 3.0**

* Siehe www.asus.com fiir die CPU Support-Liste.

** Die Unterstiitzung der Intel Turbo Boost Max Technologie 3.0 ist abhangig vom CPU-Typ

Intel B760 Chipsatz

4 x DIMM, Max. 128 GB, DDR5 nicht-ECC, ungepufferter Speicher*
Dual-Kanal-Speicherarchitektur

Unterstiitzt Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Optimem I

* Unterstiitzte Speichertypen, Datenrate (Geschwindigkeit) und Anzahl der DRAM-Module
konnen je nach CPU-Typ und Speicherkonfi i i Weitere Inf i finden

Sie unter CPU-/Speicher-Unterstiitzung im Support-Register oder unter https://www.asus.

com/support/.

Nicht-ECC, ungepufferter DDR5-Speicher unterstiitzt die On-Die-ECC-Funktion.

*

2 x DisplayPort**
1 xVGA-Anschluss
1 x HDMI-Anschluss***

* Die Grafikkartenspezifikationen kénnen je nach CPU-Typ variieren. Bitte schauen Sie unter
www.intel.com nach Updates.

** Unterstiitzt maximal 4K@60Hz wie bei DisplayPort 1.4 angegeben.

***Unterstiitzt 4K@60Hz wie bei HDMI 2.1 angegeben.

Intel Prozessoren der 13. und 12. Generation
1x PCle 4.0/3.0 x16 Steckplatz

Intel B760 Chipsatz

2 x PCle 3.0 x1 Steckplatze

HINWEIS: Um die Kompatibilitat des installierten Geréts sicherzustellen, schauen
Sie bitte unter https://www.asus.com/support/ nach der Liste der unterstiitzten
Peripheriegerite.

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)




Pro B760M-C Spezifikationsiibersicht

Speicher

Ethernet

WLAN & Bluetooth

Riickseite E/A-
Anschliisse

Interne E/A-Anschliisse

Insgesamt werden 2 x M.2 Steckpléatze und 4 x SATA 6 Gb/s Anschliisse
unterstiitzt*

Intel Prozessoren der 13. und 12. Generation

M.2_1 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstiitzt PCle 4.0 x4 Modus)
Intel B760 Chipsatz

M.2_2 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstiitzt PCle 4.0 x4 Modus)
4 x SATA 6 Gb/s Anschlisse

* Intel Rapid Storage Technologie unterstiitzt SATA RAID 0/1/5/10.

1xIntel 1 Gb Ethernet
ASUS LANGuard

Nur M.2 Steckplatz (Key E, CNVi & PCle)*
* Das WLAN-Modul muss separat erworben werden.

USB hinten (insgesamt 4 Anschliisse)

2xUSB 3.2 (Gen1) Anschlisse (2 x Typ-A)

2xUSB 2.0 Anschliisse (2 x Typ-A)

USB vorn (insgesamt 7 Anschliisse)

1x USB 3.2 (Gen1) Anschluss (unterstiitzt USB Typ-C)

1xUSB 3.2 (Gen1) Header unterstUtzt zusétzliche 2 USB 3.2 (Gen1) Anschliisse
2 x USB 2.0 Header unterstiitzen zusatzliche 4 USB 2.0 Anschliisse

Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC*

- Unterstiitzt Jack-Detection (Buchsenerkennung), Frontblenden-Jack-Retasking
(Buchsenneubelegung)

- Unterstiitzt bis zu 24-Bit/192 kHz Wiedergabe
* Ein Gehduse mit HD." di dulan der.“ blende ist erforderlich, um eine 7.1

Surround Sound zu

2xUSB 3.2 (Gen1) Anschlisse (2 x Typ-A)
2x USB 2.0 Anschliisse (2 x Typ-A)

2 x DisplayPort

1 x HDMI Anschluss

1 xVGA-Anschluss

1xIntel 1 Gb Ethernet

3 x Audio Anschliisse

1 x PS/2 Tastaturanschluss (lila)

1 x PS/2 Mausanschluss (griin)

Liifter- und Kiihler-bezogen

1 x CPU-Liifter-Header (4-polig)

2 x Gehduselifter-Header (4-polig)
Strombezogen

1 x 24-poliger Hauptstromanschluss
1 x 8-poliger +12V Stromanschluss
Speicherbezogen

2 x M.2 Steckplatze (Key M)

4 x SATA 6 Gb/s Anschliisse

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)
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Pro B760M-C Spezifikationsiibersicht

USB

1x USB 3.2 (Gen1) Anschluss (unterstiitzt USB Typ-C)

1x USB 3.2 (Gen1) Header unterstiitzt zusétzliche 2 USB 3.2 (Gen1) Anschliisse
2 x USB 2.0 Header unterstiitzen zusatzliche 4 USB 2.0 Anschliisse
Sonstiges

1 x CMOS-l6schen-Header

1 x Gehéuseeingriffs-Header

2 x COM-Anschluss-Header

1 x Frontblenden-Audio-Header (AAFP)

1 x COM Debug Header

1 x LPT-Header

1 x MONO-Ausgang Header (mit Amp IC)

1xM.2 Steckplatz (Key E)

1 x SMBUS-Header

1 x Lautsprecher-Header

1x 10-1-poliger System-Panel-Header

Interne E/A-Anschliisse

ASUS Q-Design

- Q-DIMM

- Q-LED-Core

- Q-Slot

ASUS EZ DIYS

- Box-Header

Speziell zugeschnittenes Motherboard Design und business-orientierte
Sonderfunktionen Funktionen

- ASUS Self Recovering BIOS

- ASUS Ereignisprotokoll

- ASUS Commercial BIOS Kit*

- Beschichtung mit Anti-Feuchtigkeitsschutz

Zuverldssigkeit rund um die Uhr

Uberstromschutz

Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Handler, um das Commercial BIOS Kit zu erhalten.

*

Exklusive ASUS-Software

Softwarefunktionen IT-Management-Software unterstiitzt
- ASUS Control Center Express (ACCE)
128 Mb Flash ROM
Handhabbarkeit WOL fiir PME, PXE
Betriebssystem Windows 11, Windows 10, 64-bit
mATX Formfaktor

Formfaktor

9.6 Zollx 9,6 Zoll (24,4 cm x 24,4 cm)

viii



Spezifikationen kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung é@ndern. Schauen Sie bitte auf der
ASUS Webseite nach den neuesten Spezifikationen.

Fiir weitere Informationen zum Herunterladen und Installieren von Treibern und
Dienstprogrammen fiir Inr Motherboard scannen Sie bitte den folgenden QR-Code:







Produkteinfiihrung

1.1

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende Vorsichtsma3nahmen.

N

Pro B760M-C

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder beriihren
Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehéuse,
damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf nicht beriihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder
in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu
schweren Schaden am Motherboard, Peripheriegeréten oder Komponenten fiihren.

Die Definitionen der Pins in diesem Kapitel dienen lediglich der Veranschaulichung. Die
Namen der Pins héngen von der Position des jeweiligen Headers/Jumpers/Anschlusses ab.

Fur weitere Informationen zur Installation Ihres Motherboards scannen Sie bitte den

folgenden QR-Code:
O30
F L




1.2 Motherboard-Ubersicht

Platzieren Sie
diese Seite in
Richtung des

Gehauses

nza.acm(sa.em) ?

Intere
8760

366 6 67 o

iif =
© 6 © 006 © 0000

Ziehen Sie das Netzkabel vor der Installation oder dem Entfernen des Motherboards. Andernfalls
kénnen Sie sich verletzen und die Motherboard-Komponenten beschédigen.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung



1.2.1 Ausstattungsinhalt

1. CPU-Sockel

Das Motherboard ist mit einem LGA1700 Sockel fiir die 13. Generation Intel Core™ Prozessoren &
12. Generation Intel Core™, Pentium Gold und Celeron Prozessoren ausgestattet.

% Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Central Processing Unit (CPU).
2. DDR5 DIMM-Steckplatze

Das Motherboard ist mit Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplétzen fiir DDR5 (Double Data
Rate 5)-Speichermodule ausgestattet.

/ Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Syst y (Sy peicher).
3. Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard unterstitzt eine PCle 4.0 / 3.0 x16 Grafikkarte und zwei PCle 3.0 x1
Netzwerkkarten, SCSI-Karten und andere Karten, die den PCl Express-Spezifikationen entsprechen.

4. Liifter-Header

Die Liifter-Header ermdglichen lhnen, Liifter zur Kiihlung des Systems zu FAN PWM

. FAN IN
verbinden. FANPWR
GND

5. Stromanschliisse

Diese Stromanschliisse ermdglichen Ihnen, Ihr Motherboard mit einem Netzteil zu verbinden. Die
Stromversorgungsstecker passen nur in einer Richtung. Finden Sie die richtige Ausrichtung und
driicken Sie die Stromversorgungsstecker fest nach unten, bis sie vollsténdig eingesteckt sind.

A
\
/ ! \ Stellen Sie sicher, dass Sie den 8-poligen Stromstecker anschlieBen.

R Wir empfehlen lhnen, ein Netzteil mit hoherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn Sie ein
System mit vielen stromverbrauchenden Geréte konfigurieren. Das System wird méglicherweise
instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.

6. M.2 Steckpléatze (Key M)
Die M.2-Steckplétze ermdglichen Ihnen, M.2-Gerdte zu installieren, z. B. M.2 SSD-Module.

R . Intel Prozessoren der 13. und 12. Generation
M.2_1 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstiitzt PCle 4.0 x4 Modus)
Intel B760 Chipsatz
M.2_2 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (untersttitzt PCle 4.0 x4 Modus)

7. SATA 6 Gb/s Anschliisse

Die SATA 6 Gb/s Anschliisse ermdglichen Ihnen, SATA-Geréte, wie optische Laufwerke und Festplatten
Uber ein SATA-Kabel anzuschlief3en.

Pro B760M-C



8. USB 3.2 (Gen1) Typ-C Frontblendenanschluss
Der USB 3.2 (Gen1) Typ-C-Anschluss ermdglicht es Ihnen, ein USB 3.2

(Gen1) Typ-C-Modul fiir einen zusétzlichen USB 3.2 (Gen1) Typ-C- e Teor
Anschluss an der Frontblende zu verbinden. Der USB 3.2 (Gen1) Typ-C- vot o
Anschluss bietet Datentiibertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gb/s. oy X
GND GND
TX1- D-
/ Das USB 3.2 (Gen1) Typ-C-Modul muss separat erworben werden. s Cee

9. USB 3.2 (Gen1)-Header

Der USB 3.2 (Gen1)-Header erméglicht es Ihnen, ein USB 3.2 (Gen1)-Modul e
fur zusatzliche USB 3.2 (Gen1)-Anschliisse zu verbinden. Der USB 3.2 ot ;:;: < gg;;
(Gen1)-Header bietet Dateniibertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gb/s. | ™A-P4-ssix o b sSTX.
IntA_P4_SSTX- =— IntA_P3_SSTX+
IntA_P4_SSTX+
IntA_P3_D-
% Das USB 3.2 (Gen1)-Modul muss separat erworben werden. S e pe-or )

10. USB 2.0-Header

Die USB 2.0-Header ermdglichen es lhnen, ein USB-Modul fiir
zusatzliche USB 2.0-Anschliisse zu verbinden. Die USB 2.0-Header bieten
Datentibertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mb/s.

/. \ Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschliissen. Sonst wird das
(o Motherboard beschadigt!
/ Das USB 2.0 Modul muss separat erworben werden.

11. Gehéuseeingriffs-Header

Dieser Header ist fiir einen am Gehduse befestigten Einbruchserkennungssensor

oder einen Schalter. Verbinden Sie ein Ende des Gehauseeingriffssensorkabels oder
-schalterkabels mit diesem Header. Der Gehduseeinbruchssensor oder Schalter sendet
ein hochenergetisches Signal an diese Stiftleiste, wenn eine Gehdusekomponente
entfernt oder ersetzt wird. Das Signal wird dann als Gehauseeingriffsereignis
abgegeben.

+5VSB_MB

Chassis Signal

12. CMOS-Léschen-Header

Der CMOS-Loschen-Header erméglicht Ihnen, den Real Time Clock (RTC) RAM in
CMOS zu I6schen, der die Parameter fiir Datum, Uhrzeit, Systemkennworter und
Systemeinrichtung enthélt.

Um den RTC RAM zu I6schen:

[=]
z
(G}

-
<
il
>
)

?

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

2. SchlieBen Sie die Pole 1-2 mit einem Metallobjekt oder einer Jumperkappe fiir etwa 5 bis
10 Sekunden kurz.

3. Verbinden Sie das Netzkabel und schalten den Computer ein.

4. Halten Sie die <Entf> Taste wéhrend des Bootvorgangs gedriickt und rufen Sie das BIOS
auf, um die Daten neu einzugeben.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung



/' \ Schliefen Sie die Kontakte NICHT kurz, auBRer wenn Sie den RTC-RAM I6schen. Das KurzschlieBen
o oder Platzieren einer Jumper-Kappe verursacht Systemstartfehler!

Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, entfernen Sie die integrierte Knopfzellen-Batterie
und schlieBen Sie die beiden Kontakte noch einmal kurz, um die CMOS RTC RAM-Daten zu l6schen.
- Setzen Sie nach dem Loschen des CMOS die Knopfzellen-Batterie wieder ein.

13. COM-Anschluss-Header

Die COM (serielle)-Anschlussheader erméglichen lhnen, COM-Anschlussmodule
zu verbinden. Verbinden Sie das Kabel des COM-Anschlussmoduls mit einem
dieser Header, installieren Sie dann das Modul in einer Steckplatz6ffnung am
Systemgehause.

Das COM-Anschlussmodul ist separat erhéltlich.

|

14. COM Debug Header
Dieser Header ermdglicht das Anschlieen einer COM Debug Karte.

GND.
GND.
0_COoM1_TX

COM_DEBUG m
<

Die COM Debug Karte ist separat erhéltlich.

N
o o
15. Frontblenden-Audio-Header BB
Dieser Header ist fiir ein am Gehause befestigtes Frontblenden Audio-E/A-Modul, - g‘ %‘
das HD Audio unterstiitzt. Verbinden Sie das eine Ende des Frontblenden-Audio- 8ol &
E/A-Modul-Kabels mit diesem Header. AAFP [ﬂm
S appa
EELBE
k Wir empfehlen lhnen, ein High-Definition Frontblenden-Audiomodul mit 299 %‘E
diesem Header zu verbinden, um die High-Definition Audio-Funktionen it

dieses Motherboards zu nutzen. HD-audio-compliant

pin definition

16. LPT-Header

Der LPT (Line Printing Terminal)-Header unterstlitzt Gerate wie z. B. Drucker. LPT
ist normiert als IEEE 1284, welches die parallele Port-Schnittstelle auf IBM PC-
kompatiblen Computern ist.

17. M.2 Steckplatz (Key E)
In diesem Steckplatz kénnen Sie ein M.2 (WIFI)-Modul installieren.

% Das M.2 WLAN-Modul muss separat erworben werden.

Pro B760M-C



18. Mono-Ausgang Header

Dieser interne Mono-Ausgang Header ermdglicht die Verbindung mit einem
internen, stromsparenden Lautsprecher fiir einfache Systemténe. Das Subsystem ist
in der Lage, eine Lautsprecherleistung von 3 Watt (RMS) bei 4 Ohm auszufiihren.

MONO-OUT

PNt

R_OUT-
R_OUT+

19. System Management Bus-Header SMBUS
Der System Management Bus (SMBus)-Anschluss erméglicht lhnen, ein | qyeus ik SMBUS_DATA
SMBus-Gerét zu verbinden. Dieser Anschluss wird gewohnlich fiir die GND E
Kommunikation mit dem System und fiir Energieverwaltungsaufgaben
verwendet.

SPEAKER
20. Lautsprecher-Header 3
Dieser 4-polige Header ist fiir den am Gehéuse befestigten Systemlautsprecher. Der 322 H

Lautsprecher erméglicht Ihnen, Systemsignale und Warntone zu héren.

§

21. 10-1-poliger System-Panel-Header
Dieser Header unterstiitzt mehrere Funktionen fiir am Gehause befestigte Gerdte.  (© F PANEL )

. Systembetriebs-LED-Header (+PWR_LED-)

Der 2-polige Header ermdglicht Ihnen, die Systembetriebs-LED zu
verbinden. Die Systembetriebs-LED leuchtet, wenn das System an eine
Stromquelle angeschlossen ist oder wenn Sie das System einschalten. Sie
blinkt, wenn sich das System im Ruhezustand befindet.

PWR_LED+
PWR_LED-
PWR
GND

i

PINY

Ground
HWRST#-
NC)

. Header fiir Speichergerateaktivitats-LED (+HDD_LED-)

Der 2-polige Header ermdglicht Ihnen, die Speichergerateaktivitats-LED zu

verbinden. Die Aktivitits-LED des Speichergerits leuchtet oder blinkt, wenn ~ (22-L€0] )
Daten vom Speichergerét oder der Zusatzkarte des Speichergeréts gelesen

oder auf diese geschrieben werden.

. Header fiir die Ein-/Austaste / Soft-Off-Taste(PWR_BTN)

Der 3-1-polige Header ermdglicht Ihnen, die Ein-/Austaste fiir das System zu verbinden.
Driicken Sie die Ein-/Austaste, um das System einzuschalten oder in den Ruhezustand oder
Soft-Off-Modus zu versetzen (je nach den Einstellungen des Betriebssystems).

DD_LED+

HDD_LED:

. Header fiir die Reset-Taste (RESET)

Der 2-polige Header erméglicht Ihnen, die am Gehduse befestigte Reset-Taste zu verbinden.
Driicken Sie die Reset-Taste, um das System neu zu starten.
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1.2.2

Riicktafelanschliisse

® ® @

=

PS/2 Mausanschluss (griin). Dieser Anschluss ist fiir eine PS/2 Maus.
DisplayPorts. Diese Anschlisse sind fiir DisplayPort-kompatible Geréte.

Video Graphics Adapter- (VGA) Port. Dieser 15-polige Anschluss ist fir einen VGA-Monitor
oder andere VGA-kompatible Gerdte.

USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschliisse. Diese Universal Serial Bus (USB)-Anschliisse sind
fiir USB 3.2 (Gen1)-Gerate.

1 Gb Ethernet-Anschluss. Dieser Anschluss erlaubt eine Gigabit-Verbindung zu einem Local
Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hubs. In der folgenden Tabelle finden Sie die LED-
Anzeigen fiir den Ethernet-Anschluss.

LED-Anzeige des Intel 1 Gb Ethernet-Anschlusses

Aktivitats-/Verbindungs-LED ACT/LINK

LED SPEED-LED
AUS Nicht verbunden | | AUS 10 Mb/s Verbindung E'U
ORANGE  Verbunden ORANGE 100 Mb/s Verbindung
BLINKEND | Datenaktivitat GRUN 1 Gb/s Verbindung Ethemet-Anschiuss

9.

10.

Line-In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit Tonband-, CD- oder DVD-Playern
und anderen Audiogeréten.

Line-Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhdrern oder
Lautsprechern. In den 4-, 5.1- und 7.1-Kanal-Konfigurationen wird die Funktion dieses
Anschlusses zum Frontlautsprecherausgang.

PS/2 Tastaturanschluss (lila). Dieser Anschluss ist fir eine PS/2 Tastatur.

HDMI-Anschluss. Dieser Anschluss ist fiir einen High-Definition Multimedia Interface
(HDMI)-Stecker und ist HDCP-konform fiir die Wiedergabe von HD DVD, Blu-Ray und anderen
geschiitzten Inhalten.

USB 2.0-Anschliisse. Diese Universal Serial Bus (USB)-Anschliisse sind fiir USB 2.0 Gerate.
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11.  Mikrofonanschluss (rosa). An diesem Anschluss lasst sich ein Mikrofon anschlie3en.

Finden Sie die Funktion der Audio-Ausgénge in 2-, 4-, 5.1- oder 7.1-Kanal-Konfigurationen in der
Audio-Konfigurationstabelle.

7

Audio 2-, 4-, 5.1- oder 7.1-Kanalkonfiguration

Anschluss 2-Kanal 4-Kanal 5.1-Kanal 7.1-Kanal
Hellblau

L - Riicklautsprecher | Riicklautsprecher | Rucklautsprecher
(Ruickseite)

Hellgrin Frontlautsprecher Frontlautsprecher | Frontlautsprecher | Frontlautsprecher
(Rlckseite)

Ro"sa . - - Center / Subwoofer | Center / Subwoofer
(Ruickseite)

Hellgriin - - - Seitenlautsprecher
(Frontseite) P
Rosa : } R R
(Frontseite)

7

Um einen 7.1-Kanal Audio-Ausgang zu konfigurieren:

Verwenden Sie ein Gehause mit HD-Audio-Modul an der Frontblende, um eine 7.1-Kanal
Audioausgabe zu unterstiitzen.
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13 Central Processing Unit (CPU)

Dieses Motherboard ist mit einem LGA1700 Sockel fiir die 13. Generation Intel
Core™ Prozessoren & 12. Generation Intel Core™, Pentium Gold und Celeron
Prozessoren ausgestattet.

R Ziehen Sie alle Netzkabel, bevor Sie die CPU installieren.

/'\ «  Stellen Sie sicher, dass Sie nur die richtige CPU fiir LGA1700 Sockel installieren. Installieren Sie
Lo N KEINESFALLS eine fiir LGA1155, LGA1156, LGA1151 und LGA1200 Sockel entworfene CPU auf
dem LGA1700 Sockel.

ASUS haftet nicht fiir Schdden aufgrund falscher CPU-Installation/-Entfernung, falscher CPU-
Ausrichtung/-Platzierung bzw. fiir Schdden durch Unachtsamkeit des Nutzers.

Installation der CPU

Seien Sie vorsichtig beim Anheben
des Befestigungshebels. Achten

Sie darauf, den Befestigungshebel
beim Losen noch festzuhalten. Ein
Loslassen des Befestigungshebels
unmittelbar nach dem Lésen

kann dazu fiihren, dass der
Befestigungshebel zuriickfedert und
Ihr Motherboard beschédigt wird.
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1.4 Systemspeicher

Das Motherboard ist mit Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplétzen fir DDR5 (Double Data
Rate 5)-Speichermodule ausgestattet.Die Abbildung zeigt die Position der DDR5 DIMM-Steckplatze:

DIMM_A1 Sockel
DIMM_A2
7{ pimm_g1| | KanalA DIMM_AT & DIMM_A2
DIMM_B2 Kanal B DIMM_B1 & DIMM_B2
/'\ Ein DDR5-Speichermodul ist anders gekerbt als DDR-, DDR2-, DDR3- oder DDR4-Module. Installieren
(e ) Sie KEIN DDR-, DDR2-, DDR3- oder DDR4-Speichermodul auf einen DDR5-Steckplatz.

R +  Siekonnen verschiedene SpeichergréBen in Kanal A und B installieren. Das System plant die
GesamtgroRe des kleineren Kanals fiir die Dual-Channel-Konfiguration. Der tiberschiissige
Speicher des groReren Kanals wird dann fiir den Single-Channel-Betrieb eingeplant.

Sie kdnnen 8 GB, 16 GB und 32 GB ungepufferte und nicht-ECC DDR5 DIMMs in den DIMM-
Steckplatzen installieren.

. Die Standard-Betriebsfrequenz ist abhdngig von seiner Serial Presence Detect (SPD), welche
das Standardverfahren fiir den Zugriff auf Informationen von einem Speichermodul ist. Im
~ Ausgangszustand kénnen einige Speichermodule fiir Ubertaktung mit einer niedrigeren
Frequenz arbeiten als der Hersteller angegeben hat.

Die Speichermodule bendtigen bei der Nutzung unter voller Speicherlast ein besseres
Speicherkiihlsystem, um die Systemstabilitdt zu gewahrleisten.

. Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fiir eine optimale Kompatibilitat
empfehlen wir lhnen, Arbeitsspeichermodule der gleichen Version oder Datumscode
(D/C), von dem selben Anbieter, zu installieren. Fragen Sie lhren Handler, um die richtigen
Speichermodule zu erhalten.

Schauen Sie unter www.asus.com fiir die Liste qualifizierter Anbieter von Speichermodulen.
Die Speicherdatenrate ist abhéngig vom CPU-Typ.

Empfohlene Speicherkonfigurationen

7 7 DIMM_A1
DIMM_A2 DIMM_A2 DIMM_A2
DIMM_B2 DIMM_B1
DIMM_B2
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BIOS- und RAID-Unterstiitzung

ASUS Self-Recovering BIOS

Die exklusive ASUS Technologie zum Schutz des BIOS stellt im Falle eines Aktualisierungsfehlers automatisch das
System-BIOS mithilfe eines abgesicherten Backups wieder her, wodurch verhindert wird, dass lhre Hardware ersetzt
oder neu installiert werden muss.

. Gewahrleistet sichere BIOS-Aktualisierungen

. Erfordert keine zusétzliche Software

. Bietet automatische Fehlererkennung und Wiederherstellung bei Updates
. Wartungsintervalle und Kosten werden reduziert

Das System aktiviert automatisch ASUS Self-Recovering BIOS, nachdem der Neustart wegen des
BIOS Update Fehlers durchgefiihrt wurde.

™
o>

2.1 BIOS-Setup-Programm

Verwenden Sie das BIOS-Setup-Programm, um das BIOS zu aktualisieren und die Parameter zu
konfigurieren. Die BIOS-Oberflache enthalt Navigationstasten und eine kurze Online-Hilfe, um Ihnen
bei der Verwendung des BIOS-Setup-Programms zu helfen.

BIOS beim Start 6ffnen

Beim Startup BIOS-Programm ausfiihren

Driicken Sie <Entf> oder <F2> wéhrend des Power-On-Self-Tests (POST). Wenn Sie <Entf> oder <F2>
nicht drlicken, werden die POST-Routinen fortgefihrt.

BIOS nach dem POST starten

BIOS nach dem POST starten

. Driicken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>.
. Driicken Sie die Reset-Taste auf dem Gehéause.

. Driicken Sie die Ein-/Austaste zum Ausschalten des Systems und schalten Sie es dann erneut
ein. Tun Sie dies nur, wenn lhnen der Start des BIOS mit den ersten zwei Optionen nicht
gelungen ist.

/' \ Reset mit der An/Austaste, Reset-Taste oder <Strg> + <Alt> + <Entf> aus einem laufenden
[ e\ Betriebssystem zu erzwingen, kann Schaden an Daten oder am System verursachen. Wir empfehlen
Ihnen, das System immer ordnungsgemaR aus dem Betriebssystem herunterfahren.
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k +  Diein diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz und
konnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

. Besuchen Sie die ASUS-Webseite www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fiir dieses
Motherboard herunterzuladen.

« Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der BIOS-
Einstellungen instabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu Load Optimized Defaults (Optimierte
Standardwerte laden) im Exit-Men(i oder driicken Sie <F5>.

+ Wenn der Systemstart fehlschldgt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung geéndert haben,
versuchen Sie das CMOS zu I8schen und das Motherboard auf seine Standardwerte
zuriickzusetzen. Im Abschnitt Motherboard overview (Motherboard-Ubersicht) finden Sie
weitere Informationen zum Lschen des RTC RAM.

2.2 BIOS Menii

Aligemeine Hilfe

Meniileiste

Setup - AMI
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2.3

Ereignisprotokoll

Sie konnen Uber das Tool-Meni auf das Ereignisprotokoll zugreifen.

» Event Log

Das integrierte Ereignisprotokoll erméglicht eine einfachere Fehlerbehebung durch die Erfassung
nutzlicher Systeminformationen, einschlieflich:

BIOS-
Aktualisierungen

Aktualisierungsstatus, neueste
Version und Aktualisierungszeit

Ereigniskategorie Beschreibung Ereignisprotokoll

BIOS wurde von xxxx bis xxxx
aktualisiert

BIOS-Aktualisierung war erfolgreich

Stromausfall
Stromausfall Ungewdhnliche Stromausfalle

4S Erzwungenes Abschalten
RTC-Reset Real-Time-Clock (RTC) Reset-Zeit RTC-Reset hat stattgefunden

Gehéauseeingriff

Aufzeichnung des Zeitpunkts der

Gehéuseeingriff hat stattgefunden

Temperatur** und CPU-Spannung**¥

Gehéusedffnung
Anderungen an Anderungen an der CPU Neue CPU wurde installiert!
der Hardware
USB Uberstrom ist aufgetreten
Hardwarestatus Ereignisse betreffs USB-Strom*, CPU CPU-Fehler wegen Uberhitzung!

CPU-Fehler wegen Uberspannung!

* Aufzeichnung, wann ein USB Uberstrom auftritt

** Aufzeichnung, wenn die CPU-Temperatur tiber 75 °C steigt

***Aufzeichnung, wenn die CPU-Spannung unter 0 mV fallt oder Giber 1550 mV steigt

Pro B760M-C
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24 Exit-Menii

Die Elemente im Exit-Men( gestatten lhnen, die optimalen Standardwerte fiir die BIOS-Elemente zu
laden, sowie lhre Einstellungsénderungen zu speichern oder zu verwerfen.

Load Optimized

Laden Sie die optimierten Standardwerte

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Mends mit den Standardwerten. Bei
Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestatigungsfenster. Wéhlen Sie OK,
um die Standardwerte zu laden.

Anderungen speichern & zuriicksetzen

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wéhlen Sie diese Option aus dem Exit-Meni, damit die
ausgewahlten Werte gespeichert werden. Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F10>
erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie OK, um Anderungen zu speichern und das Setup zu
beenden.

Anderungen verwerfen & Beenden

Diese Option Idsst Sie das Setupprogramm beenden, ohne die Anderungen zu speichern. Bei Wahl
dieser Option oder Driicken der Taste <Esc> erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie OK, um die
Anderungen zu verwerfen und das Setup zu beenden.

EFI Shell von USB-Laufwerken starten

Mit dieser Option kénnen Sie versuchen, die EFI Shell-Anwendung (shellx64.efi) von einem der
verfligbaren USB Geréte zu laden.
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2.5 RAID Konfigurationen

Das Motherboard verfiigt tiber die Intel Rapid Storage Technologie, die SATA RAID 0-, RAID 1-,
RAID 5- und RAID 10-Konfigurationen unterstiitzt.

R Weitere Informationen zur Konfiguration lhrer RAID-Sets finden Sie
im RAID-Konfigurationshandbuch unter
https://www.asus.com/support oder durch Scannen des QR-Codes.

RAID Definitionen

RAID 0 (Data striping) veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in parallelen, versetzten
Stapeln zu lesen und zu schreiben. Die zwei Festplatten machen dieselbe Arbeit wie eine einzige
Festplatte, aber mit einer héheren Datentransferrate, namlich doppelt so schnell wie eine

einzelne Festplatte, und beschleunigen dadurch den Datenzugriff und die Speicherung. Fir diese
Konfiguration benétigen Sie zwei neue identische Festplatten.

RAID 1 (Data mirroring) kopiert ein identisches Daten-Image von einer Festplatte zu der Zweiten.
Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-Arrayverwaltungssoftware alle Anwendungen
zur anderen Festplatte um, die eine vollstandige Kopie der Daten der anderen Festplatte enthalt.
Diese RAID-Konfiguration verhindert einen Datenverlust und erhoht die Fehlertoleranz im ganzen
System. Verwenden Sie zwei neue Festplatten oder verwenden Sie eine existierende Festplatte
und eine neue fiir diese Konfiguration. Die neue Festplatte muss genau so gro8 oder gréRer als die
existierende Festplatte sein.

RAID 5 schreibt sowohl Daten als auch Paritatsinformationen verzahnt auf drei oder noch mehr
Festplatten. Zu den Vorteilen der RAID 5-Konfiguration zdhlen eine bessere Festplattenleistung,
Fehlertoleranz und héhere Speicherkapazitét. Die RAID 5-Konfiguration ist fur eine
Transaktionsverarbeitung, relationale Datenbank-Applikationen, Unternehmensressourcenplanung
und sonstige Geschdftssysteme am besten geeignet. Fiir diese Konfiguration benétigen Sie
mindestens drei identische Festplatten.

RAID 10 kombiniert data striping und data mirroring, ohne dass Paritdten (redundante Daten)
errechnet und geschrieben werden mussen. Die RAID 10-Konfiguration vereint alle Vorziige von
RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Fiir diese Konfiguration bendtigen Sie vier neue Festplatten,
oder eine bestehende und drei neue.
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Anhang

Hinweise
Informationen zur FCC-Konformitat

Verantwortliche Stelle:  Asus Computer International
Adresse: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telefon-/ Fax-Nr..  (510)739-3777 / (510)608-4555

Dieses Gerét entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei
Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und (2) das Gerat
muss empfangene Stérungen akzeptieren, einschlieBlich Stérungen, die einen unerwiinschten
Betrieb verursachen kénnen.

Dieses Gerat wurde geprift und entspricht den Grenzwerten fiir digitale Geréate der Klasse

B gemaR Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden fiir ausreichenden Schutz

gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerat erzeugt und

verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der
Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Stérungen von Funkiibertragungen
verursachen. Es kann nicht fiir alle Installationen gewahrleistet werden, dass keine Stérungen
auftreten. Falls dieses Gerét Storungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch
Ein- und Ausschalten des Gerats ermittelt werden kann, sollten Sie folgende MaBnahmen ergreifen,
um die Stérungen zu beheben:

- Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

- VergroRRern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfénger.

- SchlieBen Sie Gerdt und Empfénger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.

- Wenden Sie sich an den Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

HDMI-Markenhinweis

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind
Markenbezeichnungen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc.
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Entsprechenserklarung von Innovation, Science and Economic
Development Canada (ISED)

Dieses Gerat stimmt mit lizenzfreiem/lizenzfreien RSS-Standard(s) von Innovation, Science and
Economic Development Canada berein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und (2) das Gerdt muss empfangene
Storungen akzeptieren, einschlieBlich Stérungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen
konnen.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Lexploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 'utilisateur de 'appareil
doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
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Erklarung zur Erfiillung der Umweltschutzbestimmungen fiir das
Produkt

ASUS folgt dem Green-Design-Konzept, um unsere Produkte zu entwickeln und zu produzieren und
versichert, dass jede Stufe des ASUS-Produktkreislaufs die weltweiten Umweltschutzbestimmungen
erfiillt. Zusatzlich verdffentlicht ASUS die relevanten und auf den Bestimmungsanforderungen
basierenden Informationen.

Bitte beziehen Sie sich auf http://csr.asus.com/Compliance.htm fiir rechtliche Hinweise basierend auf
den Bestimmungsanforderungen, die ASUS erfiillt

EU REACH und Artikel 33

Die rechtlichen Rahmenbedingungen fiir REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) erfiillend, veroffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren
Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

EU RoHS

Dieses Produkt entspricht der EU RoHS-Richtlinie. Weitere Einzelheiten finden Sie unter
http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35.

India RoHS

Dieses Produkt entspricht der Vorschrift "India E-Waste (Management) Rules, 2016" und verbietet
die Verwendung von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB)
und polybromierten Diphenylethern (PBDE) in Konzentrationen von mehr als 0,1% nach Gewicht
in homogenen Materialien und 0,01% nach Gewicht in homogenen Materialien fir Cadmium,
abgesehen von den in Anhang Il der Vorschrift aufgefiihrten Ausnahmen.

Vietnam RoHS

ASUS-Produkte, die am oder nach dem 23. September 2011 in Vietnam verkauft werden, erfiillen die
Anforderungen des Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Céc san pham ASUS bén tai Viét Nam, vao ngay 23 thang 9 ndm2011 trd vé sau, déu phai dap ting cac
yéu cau clia Théng tu 30/2011/TT-BCT cdia Viét Nam.

Tiirkiye RoHS
AEEE Yonetmeligine Uygundur
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ASUS Recycling/Riicknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Riicknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die
hochsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer
Losung fiir unsere Kunden die Moglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten
und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewuft der Wiederverwertung zuzufiihren.
Besuchen Sie bitte die Webseite http:/csr.asus.com/english/Takeback.htm fiir Details zur
Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Das Motherboard NICHT im normalen Hausmiill entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt,

um ordnungsgeméf wiederverwertet und entsorgt werden zu kdnnen. Das Symbol der
durchgestrichenen Milltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt (elektrische und elektronische
Geréte) nicht im normalen Hausmdill entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen
Behdrden ber die ordnungsgemaBe Entsorgung elektronischer Produkte.

Werfen Sie NICHT die quecksilberhaltigen Batterien in den Hausmidill. Das Symbol der
durchgestrichenen Mlltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmiill entsorgt
werden durfen.

Sicherheitshinweise

Das mit diesem Produkt mitgelieferte Zubehor wurde fiir die Verwendung zusammen mit diesem Produkt
entworfen und tiberpriift. Verwenden Sie niemals Zubehor fiir andere Produkte, um der Gefahr eines
Stromschlags oder Brands vorzubeugen.
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Vereinfachte EU-Konformitatserklarung

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that th|s dew(e is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of

related Directives. Der gesamte Text der EU. g ist lighar unter: asus.
Fran;ms AsusTek Cumputer Inc. déclare par la présente q t appareil est confe aux crite iels et autres clauses pertinentes des directives
La ité de I'UE peut étre télé ée a partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.
Deuts:h ASUSTeK Computer In: erklart hiermit, dass dieses Gerat mit den i und anderen il der
il Der gesamte Text der EU-Konformitatserklarung ist verfiigbar unter: www.asus.com/support.

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dlchlava <he questo di itivo @ ai requisi i e alle altre di: izioni pertinenti con
le direttive correlate. Il testo pleto della dichi ita UE é di ibile all'indirizzo: www.asus. 3
Pycckuii AsUs 470 370 i OCHOBHbIM n Apyrum

i ) i Ha WWW.asus. t.
Bunrapckn C Hacroaworo ASUSTeK Computer Inc. 4eTOBa i €BCb CbC D " ppyrute

Hac TTLAHUAT TeKCT Ha AeKnapayyATa 3a cbotaeTcTeme Ha EC e focTbnHa Ha agpec:
Wwww.asus.com/support.
Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. owm izjavljuje da je ovaj uredaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim dredk vezanih direktiva.
Cijeli tekst EU izjave o suklad je na: www.asus. t.

Cestina Spole¢nost ASUSTeK Computer Inc. timto prohlauje, ze toto zafizeni spliuje zakladni pozadavky a dalsi prislusna ustanoveni souvisejicich
smérnic. PIné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support.
med h: og andre rel k Iseride

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erkleerer hermed, at denne enhed er i
I Hele EU i kan findes pa: www.asus.

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiéle vereisten en andere relevante bepalingen van de
verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU ing van iteit is b il op: Www.asus. t.

Eesti Kdesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Ing, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste néuetele ja teistele asjassepuutuvatele
satetele. EL vastavusdeklaratsiooni ik tekst on saadaval jargmisel aadressil: www.asus. com/suppor

ASUSTeK Computer Inc. |Imo|ttaa laten, etta tamé laite on asi i Jjamuiden tété koskevien

sten mukail EU- koko teksti on i i WWW.asus. t.
EMnvikd Me to mapév, n AsusTek Computer Inc. SnAwvet 6Tt avtin auvnsun 0 HETIC " 1| Kat GANEG OXETIKEG
Sraragerg Twv 08nyiwv e EE. To mhijpeg keipevo e Sidwong givan 3 otn Siev ) www.asus /s
Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kuelenn, hogy ez az eszk6z megfelel a 6dé Ira Iényeges ko ényeinek és egyéb
AzEU teljes szvege innen letd 6: www.asus. t.

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar $o pazino, ka Siierice atbilst saistito Direktivu btiskaja ibam un citiem citiem
Pilns ES atbilstibas pazinojuma teksts pieejams Seit: www.asus.com/support.
Lietuviy,,ASUSTeK Computer Inc” Siuo tvirtina, kad is jrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusiy direktyvy nuostatas. Visa
ES atitikties deklaracijos teksta galima rasti: www.asus.com/support.
Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklzrer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte

listendig tekst for EU i finnes pa: www.asus.

Polski Flrma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oswiadcza, ze urzadzenie to jest zgodne z i innymi whasciwy
yrektyw. Petny tekst deklaraql zgodnosci UE jest dostepny pod adresem: www.asus.com/support.

Portugués A ASUSTeK Compnler Inc. declara que este d iti ta em i os iai itras di ico

das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaragao da UE di: ivel em: asus. t.

Romana ASUSTeK Computer Inc. declara ca acest dispozitiv se conformeaza cerintelor esentiale si altor prevederi relevante ale directivelor conexe.

Textul complet al declaratiei de itate a Uniunii se gaseste la: www.asus. t.

Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim |z;avlju]e da ]e ovaj uredaju i sa i imai drugim

Direktiva. Pun tekst EU deklaracij i je da adresi: www.asus. t.

Slovensky Spoloénost ASUSTeK Computer Inc. tymto vyl je, Ze toto zari ie vyl lje zal y Zis am a ostatym

ustanoveniam prislusnych smernic. Cely text vyhlasenia o zhode pre staty EU j pny na adrese: www.asus. t.

Slovens¢ina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bi: imi iin drugimi imi dolo¢bami p ih direktiv.

Celotno besedilo EU-izjave o i je na voljo na spl mestu: www.asus. Ik t.

Espanol Porla presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos basicos y otras disposiciones pertinentes de las

El texto pleto de la ion de la UE de idad esta di ible en: www.asus. /s t.

Svenska ASUSTeK Computer Inc. forklarar hdrmed att denna enhet 6 ] med d ] kraven och andra relevanta foreskrifter i
direktiv. Fulltext av EU-forsal omé £l finns pa: www.asus. I t.

Ykpaincbka ASUSTeK Computer Inc. 3aaanns, wo ueu NpUCTpiil BiANOBIAAE OCHOBHUM BUMOTaM Ta iHLIMM Bi|
MoBHMIA TeKCT. €C focTynHMil Ha: WwWw.asus.com/support.

Tiirkge AsusTek Computer Inc., bu aygitin temel inil veiliskili Yonergelerin diger ilgili kosullariyla uyumlu gunu beyan eder. AB

uygunluk bildiriminin tam metni su adreste bulunabilir: www.asus.com/support.

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovil zjavljuje da je ovaj uredaj uskladen sa bitnim jevima i ostalim jucéim odredk vezanih

direktiva. Cijeli tekst EU izjave o je na: www.asus. t.
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Garantie

G: ASUS Garantieinformationen
ASUS bietet eine freiwillige Warengarantie des Herstellers an.

«  ASUS behilt sich das Recht zur Auslegung der Bestimmungen in der
ASUS Warengarantie vor.

«  Diese ASUS Warengarantie wird unabhéngig und zusétzlich zur
rechtmaBigen gesetzlichen Garantie gewahrt und beeintréchtigt oder
beschrénkt in keiner Weise die Rechte aus der gesetzlichen Garantie.

Die vollstandigen Garantieinformationen finden Sie unter

https://www.asus.com/de/support/.

Anhang
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ASUS Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresse: 1F, No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresse: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)
Adresse: Harkortstral3e 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland

ASUSTeK (UK) LIMITED
Adresse: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United
Kingdom

Service und Support
Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter https://www.asus.com/support.

Anhang
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